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Kapiel do bezpradowego nakladania powlok miedzianych
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Przedmiotem wynalazku jest kapiel bezpradowego
nakladania powlok miedzianych.

Obecnie bezprgdowe naktadanie powlok miedzia-
nych znajduje coraz wieksze zastosowanie z dwoéch
przyczyn. Pierwsza z nich — to pokrywanie przed-
miotéw o skomplikowanych ksztaltach, co w ka-
pielach elektrolitycznych jest trudne do przepro-
wadzenia, gdyz przy miedziowaniu prgdowym
ksztalt przedmiotu pokrywanego odgrywa zasadni-
czg role. Drugi aspekt — to pokrywanie powierzchni
materialéw nie przewodzgcych pradu, na przyklad
z tworzyw sztucznych, ceramiki, szkla po odpowied-
niej obroébce przygotowawczej. Otrzymane sposo-
bem chemicznym powloki mogg byé¢ dalej w spos6éb
juz galwaniczny powlekane w kapielach z dowolny-
mi metalami.

Dotychczas znane i stosowane kgpiele do bez-
pradowego miedziowania zawierajg miedZ w posta-
ci jonébw prostych lub kompleksowych z takimi
zwigzkami kompleksujgcymi, jak aminy alifatyczne
i aromatyczne, glicerol, winiany, mleczany, cytry-

- niany oraz reduktor wywolujacy wytrgcanie sie
miedzi w postaci powltoki. Jako reduktory stosuje

sie aldehydy, aminy, pochodne hydrazyny i tym
podobne. '

Kapiele tego rodzaju sa objete patentami, na
przyktad amerykaﬁskimi nr 3063850, w ktérym
jako zwigzek kompleksujgcy stosuje sie boro-
wodorek izopropyloaminy, nr 3046159 — sole
amonowe, nr 3318711 — zwigzek kompleksowy
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2
co najmniej jednej aminy z 3-, 4- lub 5-etyleno-
szeScioaming, w patencie belgijskim nr 676 720 —
niektére pochodne tiazolu.

Kapiele takie zazwyczaj wykazujg bardzo niskag
trwaltosé w czasie. Kgpiele do miedziowania, zawie-
rajgce miedz w postaci kompleksu winianowego wy-
kazujg trwalo$é bez reduktora rzedu 4 — 5 tygod--
ni, natomiast po dodaniu reduktora trwalo$§é ich
spada do kilku godzin, gdyz nastepuje rozklad, a
regeneracja kagpieli nie jest optacalna. Poza tym
kapiel raz uruchomiona musi byé eksploatowana
w sposdb ciggly, az do wyczerpania, gdyz zapoczg-
tkowana w niej reakcja przebiega dalej samorzut-
nie. Kgpiele zawierajgce wymienione przykladowo
zwigzkéw kompleksowych wykazujgc jeszcze niz-
szg trwatlosé i praktycznie nadajg sie tylko do uzyt-
kowania jednorazowego, w zwigzku z czym nie s3
przydatne do produkcji w skali przemystowej.

Wad tych nie posiada kgpiel wedlug wynalazku.
Kapiel do bezprgdowego nakladania powlok mie-
dzianych wedlug wynalazku, skiada si¢ z rozpusz-
czalnego w wodzie zwigzku miedzi, na przyklad
siarczanu miedziowego, zwigzku kompleksujgcego
w postaci wersenianu dwusodowego, jego soli lub
pochodnych. Kapiel ta posiada trwalo$é praktycznie
nieograniczong. Po dodaniu reduktora na przyklad
aldehydu, aminy, zwigzk6éw hydrazyny posiada
trwatoéé rzedu kilku do kilkunastu dni, przy czym -
dopuszczalne sg przerwy w pracy oraz mozliwa jest
regeneracja kapieli, gdyz jak to wykazaly. badania
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proces miedziowania zachodzi praktycznie tylko
w zetknieciu sie z katalizatorem stosowanym do
aktywowania powierzchni pokrywanej powloka.

Kapiel wedlug wynalazku sklada sie z rozpusz-
czalnych w wodzie zwigzkéw miedzi, octanu miedzio-
'wego lub siarczanu miedziowego, zwigzku komplek-
sotwoérczego w postaci wersanianu dwusodowego i
reduktora na przykiad 37/ formaldehydu, przy
czym w kgpieli liczba moli kwasu wersenowego,
jego soli lub jego pochodnych przypadajaca na je-
den gramoatom miedzi zawarta jest w granicach
0,3 do 20.

Przyktad: Sporzadzono kagpiel o skladzie 10 g
siarczanu miedziowego, 12 g wersenianu dwusodo-
wego, 6 g wodorotlenku sodowego, 2 ml 37y for-
maldehydu i wody do objetosci 1 litra. Kgpiel ta
wykazala przy pracy w temperaturze 20 — 25°C
bardzo wysoka trwalosé rzedu 10 dni, przy przer-
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wach w pracy. Po wyczerpaniu zostala zregenero-
wana przez odsgczenie osadu i pracowala dalej po
uzupelnieniu wymienionymi wyzej sktadnikami bez
réznicy w dzialaniu w poréwnaniu ze §wiezo zesta-
wiong kapiels.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel do bezprgdowego nakladania powlok
miedzianych, w skiad ktérej wchodzg rozpuszczal-
ny w wodzie zwigzek miedzi dwuwartosciowej,
zwigzek kompleksotwoérczy oraz dowolny reduktor,
znamienna tym, ze zawiera kompleks miedzi z kwa-
sem wersenowym, jego solami lub jego pochodnymi,
przy czym liczba moli kwasu wersenowego, jego
soli lub jego pochodnych przypadajgca na jeden
gramoatom miedzi w roztworze zawarta jest”
w granicach 0,3 — 20. ‘

Leleneno jedne} poprawki

Btk 385/71 r. egz. 280 A4
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